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Custom with COTS è la solu-
zione che National Instruments
ha individuato per risolvere le
problematiche legate alla pro-
gettazione di hardware custom
di controllo utilizzando compo-
nenti commerciali standard. Il
punto di forza di questa piat-
taforma, oltre alla serie di
dispositivi intelligenti NI RIO -
basati su FPGA e reperibili
all’interno della piattaforma di
fattori forma differenti - è rap-
presentato dal software, in
quanto il medesimo ambiente
di programmazione, NI
LabVIEW, diventa elemento
unificante di tutta l’applicazio-
ne. Ecco perché, allora, la piat-
taforma RIO è considerata da
National Instruments come l’i-
deale per gli OEM, i costruttori
di macchine speciali e i proget-
tisti di dispositivi embedded,
medicali.
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